El cuarto limpio Es un espacio disefiado
para tener bajos niveles de contaminacién.
Se controlan los niveles de particulas en el
aire, la temperatura, la humedad, la presion

Desde la arena hasta tu celular, pasando por disefo electrénico o digital, el
proceso de fabricacién de un dispositivo electrénico es una larga cadena en
la cual colaboran disciplinas como la electrdnica, la fisica, la quimica, la logistica, la
programacion, la ciencia de materiales, la éptica, la mecénica, entre otras.
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Es el conjunto de conocimiento y tecnologias que hacen
posible el desarrollo, la manufactura y caracterizacién de
dispositivos electrénicos a lo largo de toda la cadena de
produccién: desde la materia prima hasta el producto final.
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y la descarga electrostatica, asi como la
introduccién, generacién y retencién de
particulas, los flujos de aire y el volumen/tipo
de iluminacién.
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La cadena de produccion general es la siguiente:

w Ensamblaje, Prueba y Empaque (ATP)

Disefio analégico/digital@
5 .

Debido a que la clave para el desarrollo de la electrénica
moderna es el uso de materiales semiconductores, a esta
tecnologia se le refiere con este nombre, pero en ella se
conjuntan varias disciplinas como la electrénica, quimica,
logistica, programacion, ciencia de materiales, mecénica, etc.
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PROGRAMAS DE ESTUDIO Y DESARROLLO

Dentro de sus programas de estudios, el TecNM ofrece la formacién de especialistas capacitados en las

diferentes lineas de conocimiento necesario para el desarrollo de esta tecnologia:

Empresas del Sector Electronico y de Semiconductores en México

Empresas con instalaciones fisicas en México

Empresa Presencia en México

Empresa

Presencia en México

Investigacion y proyectos
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Infraestructura
Red TecNM

Disefio A/D
y comunicacion

‘ Chihuahua (San Jerénimo), JABIL Guadalajara (Jalisco), 1.T. de Aguascalientes: . ) -
Foxconn Baja California (Tijuana), @ik e ia (Chibuatiua) laboratorio InstltutoTegnoIoglco 1.T. Ledn: 1.T. Hermosillo: 33 Optoelectrénica
- , " ) ) Ciudad Juérez de disefio de de Queretgro: Laboratorio de Centro.de
DISENO ANALOGICO Y DIGITAL DISENO EN COMUNICACION MICROELECTRONICA Y ATP = Guadalalaiailalogo) ol 0 ki Sepivorci el disefio de i 15
Planta en Tijuana, BLTGIR- G Monterrey (Nuevo Ledn) CHIHUAHUA electronica IS semiconductores NUMERO DE

SAMSUNG Baja California avanzada 11T San Luis INVESTIGADORES
Analégico Vias de comunicacién Fabricacién Faica Planta y sede en Mérida Instituto " Potosi: POR LA LiNEA DE
« Fuentes de potencia . Disefio de lineas de - Procesos de fabricacion - S e o Laboratorio de . -

od e B 4 do prodllecion on Superior de o L INVESTIGACION
= Sensores transmision = Logistica SHARP Tijuana, Baja California = NUEVO LEON Coatzacoalcos: Investigacion y Laboratorio de . .
. e : 5 Acunnumex Oficinas centrales en CDMX; ; Desarrollo de olimeros Microelectrénica
= Osciladores - Andlisis de redes vectoriales i i Laboratorio de - P : o
plantas en varias regiones ] Semiconductores ATP
Ciencia de materiales Semiconductores (LIDSem) 3 4 =
- - i e — i Plantas en Reynosa
Digital Procesamiento de seiiales « Anélisis, creacién o mejora de @ LG Electronics (Tamaulipae L raa e — e o THAEAS 3 O
] ; ; i a L (Infineon Baja California
- Procesadores = Filtros y moduladores materiales para dispositivos (Baja California)
- Compuertas légicas « Encriptacion - Sensores y actuadores Kapalica (I MEREe) VUCATN
Pruebas de integridad . Centros de desarrollo y Panasonic Reyhoss MEreeta T juans Cuartos limpios Convenios con
Mixto MEMS (Micromecanica) intel [ = o Guadalajara : I s en proceso: Empresas e
. K : : . 3121 h - (Jalisco) \ b o
- Convertidores A/D Sistemas de radiofrecuencia - Disefoy fabricacion de giroscopios > MEsicdiial et Tomia) Instituciones
= Sistemas compuestos - Disefo de antenas = Acelerometros u otros sistemas Oficinas y centros de SKYWORKS' 3 relacionados a (O] ® O] (O]
= Protocolos y normas micromecanicos SIEMENS ingenieria en CDMX y BBk (Hermosillo, semiconductores:
Estudios y analisis Querétaro QUG'COI\M/\ Baja California Cajeme 12
« Simulaciones ATP (Assembly, Testing and Packaging) y Cd Juarez) ® ©
- Reglas de disefio - Los microchips se ensamblan, se FLE>TRONICS GUaii‘;::;a(gsi'ﬁ;%fui')Udad é \ Aporétare QRa QR a cartografia
prueban y se empaquetan = kil revista digital digital




